
■概要
圧電素子を金属振動板に貼り合わせ、ケース内に組み込み、電気信号により発音する部品です。
 独自の積層技術および電極接続により、高音圧を実現しました。
 ご要求の用途に応じ単板～積層板にて多彩な特性（音圧レベル・共振周波数・帯域等）の
 各種カスタム設計および生産対応が可能です。

【仕様】

【周波数-音圧特性例】

【特徴】
 ・独自の積層技術および電極接続技術により、高音圧を実現。

 ・製品構造/量産ラインの一貫設計により、製品設計の自由度が高い。

 ・CAEによるシミュレーション解析設計が可能。

 ・小型/軽量で消費電力が少ない。

 ・寿命は半永久的で信頼性が高い。

 ・車載用ブザーとして、広く使用されている。

動作温度範囲入力電圧帯域共振周波数音圧レベル
60～100dB 2～4kHz 0.1～1kHz MAX.30Vp-p -40～＋85℃
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※本カタログの内容は予告なく変更する場合があります。また、全ての情報を含む
ものではありません。特に安全設計につきましては納入仕様書の取り交わしよりご

確認頂くとともに、貴設計の回路もしくはセットとしての安全性をご確認下さい。


